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Wedtug patentu Nr 11379 rozwalcowy-
wanie cynku na blachy i tasmy odbywa sig
w ten sposéb, ze w celu zwigkszenia odpor-
nosci materjalu walcowanego na rozdzie-
ranie i dziatanie chemiczne, nawalcowuje
si¢ na rdzeri z cynku powloke z jednej lub
z obu stron z glinu. ’

Wedtug niniejszego wynalazku glin sto-
suje si¢ jako rdzen, a cynk jako obustron-
ne powloki pokrywajace glin.

Taki produkt walcowania, w ktérym
glin stanowi rdzen, a warstwy cynku mato-
miast powloki, mozna z korzyscia stoso-
waé np. jako materjal do wyrobu elektrod
cynkowych do elementéw galwanicznych

mokrych, do suchych baterji anodowych
i t. d. Gdy powloka cynkowa takich plyt
elektrodowych jest mocno nagryziona, a
nawet calkowicie lub czesciowo zuzyta, to
rdzeri glinowy utrzymuje znajdujace si¢ na
nim resztki cynku i zapobiega wskutek te-
go spieciom i przedwczesnemu zmiszczeniu
elementu, az do zupelnego zuzycia cynku.
Dalej pozadanem jest w wielu przypad-
kach, aby wyglad cynku nie byl zmieniony
przez powloki z glinu, ktéremu to warunko-
wi mozna zado§éuczynié¢ zapomoca niniej-
szego wynalazku.

Poniewaz przy wykonywaniu miniejsze-
go sposobu nalezy braé¢ pod uwagg, ze cynk



wyciage si¢ predzej wzglednie silniej pod
ci$nieniem walcéw niz glin, nie mozna wo-

bec ';éﬁo stesowaé obu skladnikéw jako

tasm odwijajacych si¢ ze zwojéw. Sposéb
wykonywa si¢ jak nastepuje. -

Na ptyte cynkowa o odpowiedniej gru-
bosci, ktéra, ogrzano do okolo 200 — 250°,

naklada sie odpowiednia plyte glinowa,
ktéra moze byé wiecej ogrzana (az do

400°), poczem na tg¢ plyte naklada si¢ od-
powiednio gruba i ogrzana plyte cynkowa.
Plyta glinowa jest w kierunke podiuznym
nieco dtuzsza, niz znajdujace sie z obu
stron plyty cynkowe, poniewaz cynk przy
walcowaniu wyciaga sie wiecej, niz glin. Ta
wiazka z cynku i glinu zostaje mnastepnie
wprowadzona pomiedzy walce walcarki i
potaczona pod odpowiedniem cisnieniem
walcow.

Wiazka z dwu plyt cynkowych i $rod-
kowej plyty z glinu prowadzi si¢ na stole
walcarki, pomigdzy bocznemi listwami,
przyczem przyciska si¢ ja zapomoca spre-
zynujacego walka, odpowiadajacego szero-
kosci wiazki. Powstaje beznaganny, row-
nomiernie polaczony produkt. Rozwalco-
wywanie takiej wiazki na blache lub tasmy
bez korica, o dowolnej grubosci i szeroko-
$ci, mozna tatwo wykonaé, przyczem mate-
rjal mie rozdziera si¢ na brzegach.

Zastrzezenia patentowe.

1. Sposéb walcowanmia blachy cynko-
wej z réwnoczesnem walcowaniem glinu
jako srodka powigkszajacego wytrzymalosc
cynku na rozdzieranie, wedlug patentu Nr
11379, znamienny tem, Ze glin, stanowiacy
materjal rdzenia, zostaje przed walcowa-
niem nakladany ma plyty z cynku w posta-
ci plyt powlokowych lub blachy.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamien-
ny tem, Ze plyta lub blacha glinowa ogrza-
na do 400°C zostaje pokryta z obu stron
nieco krotszemi ptytami lub blachami z
cynku, ogrzanemi do 250°C, poczem wy-
tworzona wiazka zostaje pod cisnieniem
walcéw polaczona i rozwalcowana.

3. Sposéb wedtug zastrz. 1 — 2, zna-
mienny tem, ze wiazka, skladajaca si¢ z
rdzenia glinowego i powloki obustronnej z
blach cynkowych, jest przesuwana na stole
zapomoca, bocznych prowadnic i doprowa-
dzana do walcarki pod ci$nieniem sprezy-
scie osadzonego watka, naciskajacego na
wiazke w kierunku pionowym do jej po-
wierzchni.

Franz Jordan.
Zastgpca: Dr. inz. M. Kryzan,

rzecznik patentowy.

Druk L. Bogustawskiego i Ski, Warsaawa.
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